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Scannez ce code QR pour visualiser ce produit sur notre site web.

:

La bande Heatbond Low Profile sur base papier est spécialement concue pour réaliser des joints
de moquette a l'aide d'un fer a joint. Elle permet de relier solidement les sections de moquette et

Description

convient parfaitement a une pose professionnelle.

Pour réaliser des joints de moquette

Profil bas

Base papier

A utiliser avec un fer a joint pour moquette
Conditionnement : 10 rouleaux de 20 m
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Spécifications
Type de sol Tapis
Unité de base Boite
Contenu 10 ps
Longueur 20m
Type d'outil Heatbond
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